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LED具有節能、省電、高效率、反應時間快且不含汞等諸多優異特性，符合綠色節能需求，

早已用來取代傳統照明產品，為當前最受矚目的固態半導體發光元件/照明技術。過去數十年，

LED照明技術蓬勃發展，從LED元件、構裝、設備、系統等，產品應用市場已從早期單色指示燈、

交通號誌等拓展至顯示背光、景觀裝置、室內照明、戶外顯示屏，甚至近年來的植物工廠、車載

照明以及物聯通訊等領域。然2015年LED產業景氣動盪不安，隨著2016年全球經濟仍充滿不確定

性，雖然預估2016年全球LED市場仍有約5%的微幅成長，但受到紅色供應鏈的威脅，LED背光與

照明市場呈現低迷狀態也是不爭的事實。面對大環境的不景氣，我們相信技術始終是維持企業成

長的關鍵；投入技術研發、提升技術能力，藉由獨創性做出利基型產品，以創造市場區隔，投入

藍海市場或能擺脫紅色供應鏈的威脅。

本期專題中，“2016年全球LED市場發展趨勢與挑戰”一文即回顧了2015年市場概況，並且展

望2016年市場趨勢，針對LED元件價格、中國大陸市場現況及全球大廠現況分析等議題進行論述分

析，並指出IR/UV LED或是Flip Chip LED等利基型產品是目前較受關注的新興議題。圖案化藍寶石

基板可降低氮化鎵磊晶的差排缺陷與提高光取出效率，進而大幅提升LED元件的發光效率，是製作

高效率藍光與白光LED的關鍵技術。“圖案化藍寶石基板壓印材料技術發展”一文，針對壓印微影

法製作圖案化藍寶石基板與傳統微影法製程技術及相關材料發展狀況進行介紹。在高階的LED構裝

元件上，散熱問題始終是影響整體構裝元件性能與壽命的最主要關鍵，“高含量陶瓷粉體調控技術

於高導熱絕緣材料之應用”文章中即介紹絕緣導熱材料應用趨勢與導熱粉體分散技術，並搭配工研

院材化所近年積極開發建置的光電構裝材料驗證平台，藉由快速的LED驗證平台回饋材料所需的開

發特性，研製出符合元件需求的絕緣導熱材料技術。再者，一直以來螢光材料不僅是現今照明與

顯示等各項光電產業的關鍵材料，因應各種多元化的發展及應用，螢光材料之特性需求也隨之日

趨嚴苛。雖然無機螢光材料因具高安定性的優點而成為目前光電產業的主要應用材料，然而量子

點螢光材料與有機螢光材料多數也具有窄放射波寬及響應快速等多項優良特性，本期專題也以螢

光材料之產品型態、放射波寬、光衰時間及光轉換方式等各項應用的重要特性需求為切入點，針

對螢光材料之發展現況及未來展望進行重點式的探討。

工研院材化所投入高性能LED照明構裝材料開發多年，在圖案化壓印材料技術、高導熱絕緣

封裝材料技術、光電構裝材料驗證平台以及螢光粉材料技術等方面均已建置核心技術與系列性關

鍵專利。希望在低迷的LED產業中貢獻一己之力，積極開發利基型產品相關材料技術，並協助國內

廠商提昇技術能力，擺脫削價競爭的惡性循環，在市場找到生存空間且持續維持成長。  


